Naroky na ostatni profese

Projektu: Masarykova univerzita Telc

Nedilnou soucasti této dokumentace je tabulka narokl clenéna po profesich a
vykres umisténi prvkl AV technologie.

V textu jsou popsany naroky, které nejsou postizeny tabulkou. Text je clenén po

profesich.

1. Stavba/Architekt - Konstrukéné koordinaéni naroky

1.1. Projektor DP

a)

Nad podhledem narokujeme v misté montaze projektoru dle
vykresu volny (manipulacni) prostor o rozmérech minimalné 600 x
600 mm pro montaz stropniho drzaku projektoru. Misto uchyceni
drzaku (prirubou 200x200mm) musi mit nosnost 20 kg a musi byt
rovné, pevné a nechvéjici se.

V pripadé nerozebiratelného podhledu narokujeme moznost
umisténi drzaku projektoru pred realizaci podhledu.

Do projekéniho kuzelu, (resp. jehlanu tvoreného promitanymi
svételnymi paprsky) nesmi zasahovat zadny predmét (pozor na
svésena svitidla).

Na sténé (na stropé€) narokujeme v misté montaze projektoru dle
vykresu volny (manipulacni) prostor o rozmérech minimalné 600 x
600 mm pro montaz nasténného (stropniho) drzaku projektoru.
Misto uchyceni drzaku (prirubou 200x200mm) musi mit nosnost 20
kg a musi byt rovné, pevné a nechvéjici se.

1.2. Projekcni platno EP

a)

Pro platno zabudované na sténé nebo ve stropu (podhledu)
narokujeme volny prostor o rozmérech dle vykresu: délka
platna+400mmm x 300 x 300 mm v poloze dle vykresu. Konstrukce
stény (stropu) musi mit dostatecnou nosnost 40 kg v misté
prichyceni el. platna a musi byt pevna a nechvéjici se. Pod
elektrickym platnem narokujeme volny prostor pro projekcni
plochu.

V harmonogramu praci musi byt zohlednéna instalace tubusu platna
pred realizaci podhledu (mistnost 1.09).

Firma dodavajici podhledy se zavazuje zajistit soucinnost pri
montazi pouzdra platna sohledem na budouci bezproblémové
dotazeni a zacisténi podhledu tubusu platna
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d) Platna budou odsazena od zdi minimalné 160mm pro moznost
instalace liStového systému za projekcni platno.

Reproduktory RE

a) Reproduktory budou prichyceny pomoci drzaku do stény.
Narokujeme zakonceni trubkovani do elektroinstalacni krabice.
Sténa musi mit v misté prichyceni drzaku reproduktoru dostatecnou
nosnost 25 kg a musi byt rovné, pevné a nechvéjici se.

AV rack

a) AV racky budou umistény v katedre. Narokujeme propojeni AV
racku s prislusnym NN rozvadécem. KAV racku bude priveden
Zlutozeleny vodi¢ o prarezu alespon 6mm. AV rack bude propojen
s NN rozvadécem pomoci 2xUTP kabelu.

Plazmovy displej PD

a) Na sténé narokujeme v misté montaze plazmového displeje dle
vykresu volny prostor pro montaz nasténného drzaku displeje. Misto
uchyceni drzaku musi mit dostatecnou nosnost 50kg.

Pripojné misto PM
a) V katedrach dle vykresové dokumentace budou umistény vestavna
pripojna mista. Pri volbé katedry je vhodné volit takovy nabytek,

ktery bude umoznovat vedeni kabelaze z podlahové krabice do
pripojného mista.

Antény bezdratovych mikrofon(

a)  Misto na sténé pro zavéseni kazdé antény bude dostatecné nosné
pro montaz antény o hmotnosti 2 kg.

Vizualizér VI

a) Pro instalaci vizualizéru narokujeme na pracovni desce katedry
dostatecny prostor pro umisténi stolniho vizualizéru.

Kamery KA

a) U kamery zabudované v podhledu narokujeme nad podhledovou
deskou v misté kamery volny prostor o minimalni vysce 200 mm.
Material podhledu bude dostatecné nosny, aby bylo mozno
namontovat kameru o hmotnosti 5 kg. V pripadé, zZe nosnost
zakladniho materialu stropu nebude dostatecna, narokujeme
vyztuzeni stropu v misté kamery.



b) U kamer zabudovanych na sténé narokujeme volny prostor
300x300mm pro instalaci police pro pridavnou kameru.

1.10. Listovy systém LS

a) Pro montaz liStového systému bude v mistnosti pripravena rovna
sténa s nosnosti 100 kg. Do stény musi byt mozné ve vysce cca 2m
namontovat hmozdinky s dostatecnou nosnosti. Na sténé pod listou
nesmi byt od vysky 80 cm zadny nabytek, obrazy a dalsi véci, které
by byly v konfliktu s tabulemi.

1.11. Ruchové mikrofony

a) Misto na sténé pro zavéseni kazdého ruchového mikrofonu bude
dostatecné nosné pro montaz mikrofonu o hmotnosti 2 kg.

1.12. Podlahoveé krabice

a) V podlaze budou dle vykresové dokumentace umistény podlahové
krabice (vzdy pod AV rackem v katedre). Do podlahové krabice
budou zatazeny silnoproudé a slaboproudé naroky. Podlahové
krabice nebudou osazeny vikem a budou slouzit pouze jako
protahovaci krabice.

1.13. Katedra

a) Katedra bude pripravena dle vykresu a bude v ni volny prostor a
prichody pro kabely.

b)  Pri predpokladu umisténi technologie uvnitr katedry do 19“
zastavby pozadujeme uvnitr katedry volny prostor o velikosti dle
vykresové dokumentace, hloubka katedry min. 600mm.

c) Na pracovni desce katedry je nutno umistit tato zarizeni:
interaktivni PEN displej (monitor) (400 x 400 mm), dotykovy panel
ridiciho systému (300 x 300 mm), mechanismus pripojného bodu
(cca 800 x 200 mm, hloubka cca 200mm), klavesnici, mys a
pripadné také externi notebook. Musi byt zajisténa moznost
kabelového propojeni mezi témito =zarizenimi a technikou
instalovanou v katedre.

d)  V malych ucebnach bude v desce stolu zapustén maly ridici systém
s pripojnym mistem (300x300mm)

e) V katedre, kde bude umisténa AV technika, narokujeme
odvétravaci kanal o minimalnich rozmérech 50 x 450 mm, ktery
umozni dostatecnou cirkulaci vzduchu pro chlazeni AV techniky.
Nasavani chladného vzduchu bude ve spodni casti katedry, dale
bude kanal pokracovat v zadni Casti skrinky za AV pristroji a vystup
teplého vzduchu bude v horni ¢asti skrinky zakonceny ventilatorem.



Katedra musi byt umisténa v mistnosti tak, aby byl zajistén
bezproblémovy pristup k celni i zadni strané katedry.

Do prostoru katedry bude priveden ze silnoproudého rozvadéce
Zlutozeleny vodic o prarezu alespon 6 sqmm (uzemnéni).

1.14. Pozarni ucpavky

a)

1.15.
a)

2. Silnoproud

Pokud trasy AV techniky prochazeji pozarnimi Useky, pozadujeme
od stavby realizaci pozarnich ucpavek na trasach pro AV techniku.

Kabelové trasy

V mistnosti narokujeme od stavby/silnoproudu pripravu kabelovych
tras dle knihy kabelovych tras, ktera je soucasti této dokumentace.
Minimalni polomér ohybu chranicek (husich krkd) bude 200 mm.

2.1.0becné zasady instalace rozvodu 230V pro napajeni AV techniky:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

Musi byt zamezeno vzniku zemnich smycek.
Nulovy a zemnici vodi¢ musi byt oddéleny.
Vsechny napajeci okruhy musi byt uzemnény na stejny zemnici bod.

Pokud je to mozné, budou vsechny napajeci okruhy pro AV techniku
zapojeny na stejnou fazi.

Pokud je to mozné, budou napajeci okruhy pro platna, osvétleni,
zaluzie a dalsi spotrebice nesouvisejici s AV technikou, zapojeny na
jiné faze, nez AV technika.

Vsechny naroky 230VAC budou zapojeny paprskovité (do
hvézdy) bez preruseni vypinacem.

Pobliz mist, kde bude nainstalovana AV technika, nebudou silné
zdroje elektromagnetického pole.

Doporucujeme vsechny napajeci zasuvky 230V pro AV techniku
vybavit prepétovou ochranou.

Do prostoru katedry bude priveden ze silnoproudého rozvadéce
Zlutozeleny vodic o prirezu alespon 6 sgqmm (uzemnéni).

2.2.Rozvadéc

a)

V prislusném silnoproudém rozvadéci RS 0.2 narokujeme volné
misto 50 DIN pozic (1DIN pozice = 17,5 mm) pro montaz ridicich
prvka. Narokujeme vybaveni silnoproudého rozvadéce prislusnymi
jistiCi, prepétovymi ochranami a stykaci pro privody ke koncovym
prvkim AV technologie, které jsou narokovany v tabulce (priloha).



b)

d)

V prislusném silnoproudém rozvadéci RS 1.1 narokujeme volné
misto 50 DIN pozic (1DIN pozice = 17,5 mm) pro montaz fridicich
prvka. Narokujeme vybaveni silnoproudého rozvadéce prislusnymi
jistiCi, prepétovymi ochranami a stykaci pro privody ke koncovym
prvkim AV technologie, které jsou narokovany v tabulce (priloha).

V prislusném silnoproudém rozvadéci RS 2.2 narokujeme volné
misto 80 DIN pozic (1DIN pozice = 17,5 mm) pro montaz ridicich
prvka. Narokujeme vybaveni silnoproudého rozvadéce prislusnymi
jistiCi, prepétovymi ochranami a stykaci pro privody ke koncovym
prvkim AV technologie, které jsou narokovany v tabulce (priloha).

Pokud nebude dostatek volného mista ve stavajicim rozvadédi,

narokujeme podruzny rozvadéc, odkud budou vedeny vsechny
narokované privody ke koncovym prvkim AV technologie.

2.3.0svetleni

a)

b)

d)

2.4.7aluzie

a)

b)

Jednotliva osvétlovaci télesa budou namontovana v takovych
mistech a v takové vysce, aby byla mimo projekcni kuzel datového
projektoru (vytyCeny na jedné strané objektivem projektoru a na
strané druhé projekcnim platnem).

V mistnosti bude mozné realizovat ovladani osvétleni ridicim
systémem, tak manualnim ovladani osvétleni pomoci tlacitek.
Rizeni osvétleni pomoci ridiciho systému se provadi umisténim
vyvodu svételnych okruh( na ridici prvky umisténé v NNR. (Fidici
jednotka v rozvadéci spina jednotlivé svételné okruhy). Jedna se o
mistnosti 0.22 + 0.22A a 1.09

Pokud je pozadovano rizeni stmivani pomoci ridiciho systému, tak
narokujeme osvétlovaci télesa vybavit DALI predradniky a jejich
prosmycovani UTP kabelem, ktery bude ukoncen v NNR na specialni
stmivaci jednotce. Pokud nebudou osvétlovaci télesa vybaveny DALI
predradniky narokujeme privodni kabel k jednotlivym télesim
v minimalné 5-zilovém provedeni (napr. CYKY 5Cx1,5). Jedna se o
mistnosti 0.22 + 0.22A a 1.09

V mistnostech kde nebude mozné osvétlovaci télesa stmivat,
narokujeme vybudovani svételného okruhu u projekcniho platna
nezavisle na ostatnich télesech.

Dle pozadavku investora a uzivatele nebudou elektrické Zaluzie
instalovany.

Doporucujeme mistnosti vybavit manualnimi Zaluziemi.

2.5.Kabelové trasy



a)

3. Klimatizace

a)

b)

V mistnosti narokujeme od stavby/silnoproudu pripravu kabelovych
tras dle knihy kabelovych tras, ktera je soucasti této dokumentace.
Minimalni polomér ohybu chraniéek (husich krkd) bude 200 mm.

Vzduchotechnika a klimatizace v mistnosti 0.22A+0.22 a 1.09 bude
navrzena tak, aby byla schopna odvétrat tepelny vykon 4000W
produkovany AV technikou umisténé v mistnostech.

Vzduchotechnika a klimatizace v mistnosti 2.12 a 2.13 bude
navrzena tak, aby byla schopna odvétrat tepelny vykon 3500W
produkovany AV technikou umisténé v mistnostech.

Vzduchotechnika a klimatizace ve zbylych ucebnach bude navrzena
tak, aby byla schopna odvétrat tepelny vykon 2000W produkovany
AV technikou umisténé v mistnostech.

V Praze 03/2010
Zpracoval Antonin Turek, DiS



